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Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarilar

®| NOT: NOT, Urtininlzt daha iyi kullanmaniza yardimei olacak énemli bilgiler saglar.
DiKKAT, donanim hasari veya veri kaybi olasiligini gésterir ve sorunu nasil 6nleyeceginizi bildirir.

A| UYARI: UYARI, miilk hasari, kisisel yaralanma veya 6liim potansiyeline isaret eder.

© 2019- 2022 Dell Inc. veya yan kuruluslari. Tam haklari saklidir. Dell, EMC ve diger ticari markalar, Dell Inc. veya bagl kuruluslarinin ticari markalaridir. Diger
ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markalari olabilir.
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Bu bdlumde sisteminizin teknik ve gevresel 6zelliklerine deginilmistir.
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Sistem boyutlari
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Rakam 1. PowerEdge R7515 sisteminin boyutlari
Tablo 1. PowerEdge R7515 sistem boyutlari
Xa Xb Y Za (cerceveli) |Za Zb* Zc
(cercevesiz)
482 mm 434 mm 86,8 mm 35,84 mm 22 mm 647,07 mm 681,755 mm
(18,97 ing) (17,08 ing) (3,41ing) (1,41ing) (0,87 ing) (25,47 ing) (26,84 ing)

Kasa agirhgi

Tablo 2. Kasa agirhg:

Sistem Maksimum agirlik (tiim siiriicilerle)
8x3,5ing 23,78 kg (52,42 Ib)

12x35in¢g 25,68 kg (56,611b)

12x3,5in¢ + 2 x 3,5 in¢ (arka) 27,3 kg (60,18 Ib)

24 x2,51ing 23,72 kg (52,29 Ib)
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Islemci 6zellikleri

Tablo 3. PowerEdge R7515 islemcisi teknik 6zellikleri

Desteklenen islemci Desteklenen islemci sayisi
AMD EPYC 7002 serisi islemci Bir
AMD EPYC 7003 serisi islemci Bir

PSU teknik ozellikleri

PowerEdge R7515 sistemi asagidaki AC veya DC gi¢ kaynag tGnitelerini (PSU) destekler.

Tablo 4. PSU teknik 6zellikleri

PSU Sinif Is1 dagitimi (maksimum) | Frekans Gerilim

1600 W AC Platin 6000 BTU/sa 50/60 Hz | 100—240 V AC, otomatik aralikli

1100 W DC YOK 4416 BTU/sa YOK -48 — -60 V DC

1100 W AC Platin 4100 BTU/sa 50/60 Hz [ 100—240 V AC, otomatik aralikli

1100 W HVDC Platin 4100 BTU/sa 50/60 Hz [ 100—240 V AC, otomatik aralikh
YOK 4100 BTU/sa YOK 200—380 V DC, otomatik aralikl

750 W AC Platin 2891 BTU/sa 50/60 Hz | 100—240 V AC, otomatik aralikli

750 W HVDC Platin 2891 BTU/sa 50/60 Hz | 100—240 V AC, otomatik aralikli
Platin 2891BTU/sa YOK 240V DC

750 W AC Titanyum 2843 BTU/sa 50/60 Hz  [200—240 V AC, otomatik aralikli

495 W AC Platin 1908 BTU/sa 50/60 Hz [ 100—240 V AC, otomatik aralikli

@ NOT: Sistem yapilandirmanizi segerken veya yikseltirken, en iyi gi¢ kullanimini saglamak igin sistem guc tiketimini Dell.com/ESSA
adresinde bulunan Dell Energy Smart Solution Advisor (Dell Enerji Akilll C6zUm Danigmani) ile dogrulayin.

NOT: Isi dagitimi gu¢ kaynaginin Watt degeriyle hesaplanir.

derecesi 1050 W'ye dusardlar.

Desteklenen isletim sistemleri

PowerEdge R7515 asaidaki isletim sistemlerini destekler:

Canonical Ubuntu Server LTS

Citrix Xen Hypervisor

Microsoft Windows Server + Hyper-V

Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

VMware vSAN/ESXi

Daha fazla bilgi i¢in www.dell.com/ossupport. adresine gidin

6 Teknik 6zellikler

NOT: Ayrica bu sistem fazdan faza gerilimi 230 V degerini gegmeyen BT glg sistemlerine bagdlanacak sekilde tasarlanmistir.

@ NOT: 1600 W AC PSU'lu bir sistem 100-120 V AC algak gerilim hattinda galigiyorsa, PSU basina gii¢ derecesi 800 W'ye dusuruldr.

NOT: 1100 W AC PSU'lu veya 1100 W karisik mod PSU'lu bir sistem 100-120 V AC alcak gerilim hattinda calisiyorsa, PSU basina gic



https://www.dell.com/support/contents/en-us/article/product-support/self-support-knowledgebase/enterprise-resource-center/server-operating-system-support

Sogutma fani ozellikleri

PowerEdge R7515 sistemi hem Standart fani (STD fan) hem de Yiksek Performansli fani (HPR fani) destekler ve alti fanin da takilmasini

gerektirir.

®| NOT: STD ve HPR fanlarinin karma kullanimi desteklenmez.

®

Sistem pili ozellikleri

PowerEdge R7515 sistemi, CR 2032 3.0-V lityum dugme sistem pilini destekler.

NOT: STD ve HPR fanlarinin takilmasi sistem yapilandirmasina baglidir. Fan destegi yapilandirmasi veya matrisi hakkinda daha fazla bilgi
icin bkz. Termal kisitlama matrisi.

Genisletme karti yukselticisi teknik ozellikleri

Al UYARI: Tiketici Sinifi GPU, Enterprise Server iiriinlerine takilmamali ve bunlarda kullaniimamalidir.

PowerEdge R7515 sistemi, PCI Express (PCle) Gen3/Gen4 genisletme kartlarini destekler. Bu sistem dustk profilli, tam boy ve 1U/2U
genigletme karti yUkselticilerini destekler.

Tablo 5. Genisletme karti yiikseltici yapilandirmalari

Genisletme karti Yikseltici lizerindeki islemci baglantisi Yiikseklik Uzunluk Yuva
yikselticisi PCle yuvalari genisligi
YUkseltici-1B (2U Yuva 2 islemci 1 Tam Yukseklik Tam Uzunluk x16 (Gen
yUkseltici) 3)
YUkseltici-1B (2U Yuva 3 islemci 1 Tam Yukseklik Tam Uzunluk x16 (Gen
yUkseltici) 4)
YUkseltici-1A (arka Yuva 2 islemci 1 Distik Profil Yarim Uzunluk x16 (Gen
sUrcy yapllandirmasi ile 3)
1U sag yUkseltici)
Yikseltici-2 (arka Yuva 3 islemci 1 Dustik Profil Yarim Uzunluk x16 (Gen
sUricy yapllandirmasi ile 4)
1U sol yUkseltici)

®| NOT: Genigletme karti yuvalari ¢alisir durumda degistirilebilir 6zellige sahip yuvalar degildir.

Bellek ozellikleri

PowerEdge R7515 sistemi, optimum ¢alisma icin asagidaki bellek teknik dzelliklerini destekler.

Tablo 6. Bellek 6zellikleri

DIMM tipi DIMM derecesi DIMM kapasitesi Minimum RAM Maksimum RAM
Tek asamali 8GB 8 GB 128 GB
16 GB 16 GB 256 GB
RDIMM
Cift asamali 32 GB 32 GB 512 GB
64 GB 64 GB 1TB
3DS LRDIMM Sekiz agamall 128 GB 128 GB 27B

Teknik 6zellikler




NOT: x4 veri genigligine ve 8 Gb DRAM yogunluguna sahip eski 32 GB kapasiteli RDIMM bellek, aynt AMD EPYC™ islemci tnitesinde
x8 veri genisligi ve 16 Gb DRAM yogunluguna sahip daha yeni 32 GB kapasiteli RDIMM bellekle birlikte kullanilamaz.

®

@ NOT: 2666 MT/sn hizinda eski 128 GB kapasiteli LRDIMM bellek, 3200 MT/sn hizinda yeni 128 GB kapasiteli LRDIMM bellekle birlikte
kullanilamaz.

Tablo 7. Bellek modiilii soketleri

Bellek modiilii soketleri Hiz

On alti adet 288-pim 3200 MT/s, 2933 MT/s, 2666 MT/s

Depolama denetleyicisi ozellikleri.

PowerEdge R7515 sistemi asadidaki denetleyici kartlarini destekler:

Tablo 8. PowerEdge R7515 sistem denetleyici kartlari

ic denetleyiciler Harici denetleyiciler
e PERC H740P e 12 Gb/sn SAS Harc. HBA
e PERC H730P e HB840
e PERC H330 e HBA355e
e HBA330
e S150
e Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S1): HWRAID 2 x
M.2 SSD

Surucu ozellikleri

Siruciler

PowerEdge R7515 sistemi sunlari destekler:
e (Qile 7 arasl yuvalarda en fazla 8 x 3,5 ing (SAS, SATA veya SSD) 6nden erisilebilen strtict
e (ile 1 arasi yuvalarda en fazla 12 x 3,5 in¢ (SAS, SATA veya SSD) 6nden erisilebilen strict

e (ile 1 arasl yuvalarda en fazla 12 x 3,5 in¢ (SAS, SATA veya SSD) énden erisilebilen strtict + 12 ile 13 arasi yuvalarda en fazla 2 x 3,5
in¢ (SAS, SATA veya SSD) arkada erisilebilen strtict

e (Qile 23 arasl yuvalarda en fazla 24 x 2,5 in¢ (SAS, SATA veya SSD) 6nden erisilebilen striicu

O ile 1 arasi yuvalarda en fazla 12 x 2,5 ing (SAS, SATA veya SSD) 6nden erigilebilen strticti 12 ile 23 arasi 12 evrensel yuvada en fazla
12 x 2,5 ing NVMe suruci
Bolme 0'da (O ile 11 arasi yuvalar) ve bdlme 1'de (O ile 11 arasi yuvalar) en fazla 24 x 2,5 ing énden erisilebilen NVMe siricu

e (ile 7 arasi evrensel yuvalarda (bdlme 0) en fazla 8 x 2,5 in¢ (SAS, SATA veya SSD) 6nden erisilebilen stirtict ve bélme 0'da (8 ile 11
arasl yuvalar) ve bélme 1'de (O ile 11 arasi yuvalar) en fazla 16 x 2,5 ing NVMe surtcu

®| NOT: Onden erisilebilen NVMe siirticileri su anda PCle Gen3'i kullanmaktadir.

NOT: NVMe PCle SSD U.2 cihazini caligirken degistirme hakkinda daha fazla bilgi icin Dell.com/support > Tiim Uriinlere Goz At
> Veri Merkezi Altyapisi > Depolama Adaptoérleri ve Denetleyiciler > Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCle SSD >
Belgeler > El Kitaplari ve Belgeler'deki Dell Express Flash NVMe PCle SSD Kullanici Kilavuzu'na bakin.

Arka panel:

8 x 3,5ing SAS, SATA surucu

24 x 2,5 ing SAS, SATA surlcu

24 x 2,5 ing NVMe sUrlct

12 x 3,5 in¢ SAS, SATA sUrtict ve 2 x 3,5 ing SAS, SATA surdci
12 x 2,5 ing SAS, SATA siriicl ve 12 x 2,5 ing NVMe sirticu

8 x 2,5ing SAS, SATA surlcu ve 16 x 2,5 ing NVMe sUricl

8 Teknik 6zellikler



Optik suriciiler

PowerEdge R7515 sistemi agadidaki optik strlculeri destekler:

Tablo 9. Desteklenen optik siiriicii tiirii

Desteklenen siiriicii tiri Desteklenen siiriicii sayisi

Adanmig SATA DVD-ROM siirtict veya DVD+/-RW surticu Bir

Baglanti noktalari ve konnektorlerin ozellikleri

USB baglanti noktalarinin 6zellikleri

Tablo 10. PowerEdge R7515 sistemi USB teknik 6zellikleri

On Arka Dahili
USB baglanti noBl<atg::|r'I|:|n USB baglanti Baglanti noktalarinin USB baglanti Baglanti noktalarinin
noktasi sayIsi noktasi sayisi noktasi sayisi
USB 2.0 uyumlu iki USB 3.0 uyumlu iki Dahili USB 3.0 Bir
baglanti noktasi baglanti noktalar uyumlu baglanti
noktasi
iDRAC Direct igin | Bir
Micro USB 2.0
uyumlu baglanti
noktasl

®| NOT: Micro USB 2.0 uyumlu baglanti noktasi, yalnizca iDRAC Direct veya bir yénetim baglanti noktasi olarak kullanilabilir.

LOM Yukseltici karti 6zellikleri

PowerEdge R7515 sistem, arka panelde iki adede kadar 10/100/1000 Mb/sn AJ Araytzi Denetleyicisi (NIC) baglanti noktasini destekler.
Sistem ayrica istege badl bir yUkseltici karti Gzerinde Ana Kartta LAN'I (LOM) da destekler.

Bir LOM yUkseltici karti takabilirsiniz. Desteklenen LOM yUkseltici segenekleri sunlardir:

2 x1Gb Base-T
2 x 10 Gb Base-T
2 x 10 Gb SFP+
2 x 25 Gb SFP+

@ NOT:

e Dort adede kadar PCle eklenti NIC karti takabilirsiniz.
e Linux ag performans ayarlar hakkinda bilgi icin AMD.com adresindeki AMD EPYC lslemcisi Tabanh Sunucular icin Linux Ag Ayarlari
Kilavuzu teknik raporuna bakin.

Seri konnektor ozellikleri

Seri konektdr sisteme bir seri cihaz baglamak igin kullanilir. PowerEdge R7515 sistemi arka panelde 16550 uyumlu 9 pinli bir Veri Terminali
Ekipmani (DTE) konektdr olan bir seri konektért destekler.

VGA baglanti noktalarinin teknik 6zellikleri

Video Grafik Dizisi (VGA) ba@lanti noktasi, sistemi bir VGA ekrana baglamanizi sa§lar. PowerEdge R7515 sistemi 6n ve arka panellerde 2
adet 15 pinli VGA baglanti noktasini destekler.

Teknik 6zellikler 9
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IDSDM modiilii

PowerEdge R7515 sistemi, istege bagli Dahili Cift SD modulint (IDSDM) destekler.

Bu modul iki microSD kartini destekler. Desteklenen microSD kart depolama kapasiteleri asagdida belirtilmistir:
e 16GB
e 32GB
e 64GB

@l NOT: IDSDM'de yazma korumasi igin iki DIP anahtari vardir.
@l NOT: Bir IDSDM Kkart yuvasi yedeklilik igin ayriimistir.

@l NOT: IDSDM olarak yapilandiriimis sistemlerle iligkili Dell EMC markali microSD kartlari kullanin.

Video ozellikleri

PowerEdge R7515 sistemi 16 MB kapasiteye sahip Matrox G200eR2 grafik kartini destekler.
@l NOT: 1920 x 1080 ve 1920 x 1200 ¢dzundrlikleri sadece yanip sénme azaltiimis modda desteklenir.

Tablo 11. Desteklenen 6n video c¢oziiniirliik secenekleri

Resolution (Coziiniirliik) Yenileme hizi (Hz) Renk derinligi (bit)
1024 x 768 60 8,16, 32
1280 x 800 60 8,16, 32
1280 x 1024 60 8,16, 32
1360 x 768 60 8,16, 32
1440 x 900 60 8,16, 32

Tablo 12. Desteklenen arka video coziiniirliik secenekleri

Resolution (Coziiniirliik) Yenileme hizi (Hz) Renk derinligi (bit)
1024 x 768 60 8,16, 32
1280 x 800 60 8,16, 32
1280 x 1024 60 8,16, 32
1360 x 768 60 8,16, 32
1440 x 900 60 8,16, 32
1600 x 900 60 8,16, 32
1600 x 1200 60 8,16, 32
1680 x 1050 60 8,16, 32
1920 x 1080 60 8,16, 32
1920 x 1200 60 8,16, 32

Cevre ozellikleri

Asagidaki boltimler sistemin gevresel teknik 6zellikleri hakkinda bilgiler icermektedir.

®

NOT: Cevre sertifikalarl hakkinda ek bilgi icin www.dell.com/poweredgemanuals adresinde bulunan Kilavuzlar ve Belgelerde Uriinin
Cevresel Veri Sayfasina bakin.

10 Teknik 6zellikler


https://www.dell.com/poweredgemanuals

Calistirma iklim aralig kategorisi A2

Tablo 13. Calistirma iklim araligi kategorisi A2

izin verilen siirekli calisma

<900 metre (<2.953 fit) ylUkseklik igin sicaklik araliklari

Platform dogrudan glnes 1sigina maruz kalmadan, 10 ila 35°C (50
ila 95°F) arasinda

Nem ylzdesi araliklari (Her zaman yogunlagsmayan)

-12°C minimum giy noktasi ile %8 bagil nemila 21°C (69.8°F)
maksimum ciy noktasi ile %80 bagil nem

Calisma yUksekligi orani azalmasi

Maksimum sicaklik 900 m (2953 fit) tzerinde 1°C/300 metre
(1,8°F/984 fit) duser

Calistirma iklim aralig) kategorisi A3

Tablo 14. Calistirma iklim araligi kategorisi A3

izin verilen siirekli calisma

<900 metre (<2.953 fit) yUkseklik igin sicaklik araliklari

Platform dogrudan gunes 1sigina maruz kalmadan, 5 ila 40°C (41ila
104°F) arasinda

Nem ylzdesi araliklari (Her zaman yogunlagsmayan)

-12°C minimum giy noktasl ile %8 bagil nem ila 24°C (75.2°F)
maksimum ¢iy noktasi ile %85 bagil nem

Calisma yUksekligi orani azalmasi

Maksimum sicaklik 900 m (2953 fit) Gzerinde 1°C/175 metre
(1,8°F/574 fit) duser

ASHRAE A4/ Temiz hava ortami (Ul) icin termal kisitlama

LRDIMM desteklenmez
180 W veya daha biiytik islemci TDP desteklenmez
128 GB veya Uzeri kapasiteli DIMM'ler desteklenmez

Hem SW, hem de DW GPGPU desteklenmez
PCle SSD desteklenmez
Arka sUrUcU yapilandirmasi desteklenmez

Yedekli modda iki PSU gereklidir. Tek PSU arizasi desteklenmez

Dell onayli olmayan 25 W Uzeri ¢cevre birimi kartlari desteklenmez

ASHRAE A4/Temiz hava ortami (Ul) icin termal kisitlama

LRDIMM desteklenmez.

155 W veya daha buytik islemci TDP desteklenmez.
128 GB veya Uzeri kapasiteli DIMM'ler desteklenmez.
Hem SW, hem de DW GPGPU desteklenmez.

PCle SSD desteklenmez.

BOSS ve OCP desteklenmez (UI).

25 W st PCle karti TDP desteklenmez.
Arka sUrtcU yapilandirmasi desteklenmez.

Yedekli modda iki PSU gereklidir. Tek PSU arizasi desteklenmez

EOT icermeyen (maks 65 ©C giris sicakligi) ve sogutma katmani 5 ve Uzeri olan PCle karti desteklenmez (Ul).

Teknik 6zellikler 1"




TUm kategorilerde ortak gereksinimler

Tablo 15. Tiim kategorilerde ortak gereksinimler

izin verilen islemler

Maksimum sicaklik gradyani (¢alisma ve calisma digi igin gegerlidir)

Bir saatte* 20°C (36°F) ve 15 dakikada 5°C (9°F), bant donanimi
icin bir saatte 5°C (9°F)

Calisma disi sicaklik sinirlari

-40 ila 65°C (-40 ila 149°F)

Galisma disi nem limitleri

27°C (80,6°F) maksimum nem noktaslyla %5 ila 95 bagim nem.

Maksimum calisma digi yikseklik

12.000 metre (39.370 fit)

Maksimum calisma yUksekligi

3.048 metre (10.000 fit)

*: ASHRAE termal yonergeleri uyarinca bunlar anlik sicaklik degisiklik oranlar degildir.

Tablo 16. Maksimum titresim ozellikleri

Maksimum titresim Ozellikler

Calisma

5 Hz ila 350 Hz degerlerinde 0,26 Grms'dir (tim galisma yoénelimlerinde)

Depolama

edilmigstir)

10 Hz ila 500 Hz degerlerinde 15 dakika icin 1,88 Grms (alti kenarin timu test

Tablo 17. Maksimum sarsinti darbesi 6zellikleri

Maksimum sarsinti darbesi Ozellikler

Calisma Pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde 11 ms'ye kadar yuratilen 6 G'lik 24 darbe.
(sistemin her iki tarafinda 4 darbe)
Depolama 2 ms'ye kadar 71 G'lik pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde (sistemin her

tarafinda tek darbe) art arda verilen alti sarsinti darbesi.

Termal kisitlama matrisi

Tablo 18. Etiket referanslari

Etiket referanslari

STD Standard

HPR Yiksek Performans

HSK IsI emici

LP Dusuk Profil (Yukseltici)

FH Tam Yukseklik (YUkseltici)

DW Cift Geniglikli (Xilinx FPGA hizlandirici)

Tablo 19. Termal kisitlama matrisi

Siiriicii Yapilandirma tiiri [8 x 3,5|12 x 3,5[12 x 3,5[24 x 2,5 in¢ siiriicii |12 x 2,5 in¢ siirlicii | 24 x 2,5 inc¢ siiriici
inc in¢g in¢g SAS + 12 x 2,5 inc | NVMe
sirici siirtcii siirlicii siiriicii NVMe
Arka Yapilandirma 2LP+2FH [ 2LP+2FH | Arka 2 x| 2LP+2FH | 2LP+1DW | 2LP+2FH | 2LP+1DW | 2LP+2FH | 2LP+1DW
3,5 ing
strtcu
SAS
Ortam sicaklig 35 ©°C'ye |35 ©C'ye |35 ©C've|35 ©C'ye|30°C'ye |35 ©C'ye|30°C'ye |35 ©C'ye|30°C'ye
kadar kadar kadar kadar kadar kadar kadar kadar kadar

12 Teknik 6zellikler




Tablo 19. Termal kisitlama matrisi (devami)

Siiriicii Yapilandirma tiirii |8 x 3,5|12 x 3,5[12 x 3,5|24 x 2,5 in¢ siiriicii |12 x 2,5 in¢ siiriicii | 24 x 2,5 in¢ siiriicii
inc inc inc SAS + 12 x 2,5 inc | NVMe
slrici siiricii siirlicii siiriicii NVMe
120 STD Fani |HPRFan |HPR Fan |STD Fani |HPR Fan |HPR Fan |HPR Fan |HPR Fan |HPR Fan
U HPR|IU HPR|2U HPRI[IWU HPR|IU HPR|IWU HPR|IU HPR[IMU HPR|IU HPR
HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK
155 STD Fani |HPR Fan |HPRFan |STD Fani |HPR Fan |HPR Fan |HPR Fan |HPR Fan |HPR Fan
U HPR|IU HPR|2U HPRI[IWU HPR|IU HPR|IWU HPR|IU HPR[IWU HPR|1U HPR
HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK
170 STD Fani |HPR Fan |HPR Fan |STD Fani |HPR Fan |HPR Fan |HPR Fan |HPR Fan | HPR Fan
U HPR|IU HPR|2U HPRI[IWU HPR|IU HPR|IWU HPR|IU HPR|[1MU HPR|IU HPR
HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK
180 STD Fani |HPR Fan |HPR Fan |STD Fani |HPR Fan |HPR Fan |HPR Fan |HPR Fan |HPR Fan
TDP (W) U HPR|IU HPR|2U HPR|IWU HPR|IU HPR|IWU HPR|IU HPR|[IMU HPR|IU HPR
HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK
200 STD Fani |HPR Fan |HPRFan |STD Fani |HPR Fan |HPR Fan |HPR Fan | HPR Fan |HPR Fan
U HPR|IU HPR|2U HPRI[IWU HPR|IU HPR|IWU HPR|IU HPR[IWU HPR|IU HPR
HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK
225 HPR Fan |HPR Fan |HPRFan |HPRFan |HPRFan |HPRFan |HPRFan |HPRFan |HPR Fan
U HPR|IU HPR|2U HPRI[IWU HPR|IU HPR|IWU HPR|]IU HPR[1MU HPR|IU HPR
HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK
240 HPR Fan |HPRFan |HPRFan |HPRFan |HPRFan |HPRFan |HPRFan |HPR Fan |HPR Fan
U HPR|IU HPR|2U HPRI[IWU HPR|IU HPR|IWU HPR|IU HPR|[IMU HPR|IU HPR
HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK HSK
280* HPR Fan | YOK * HPR | HPR Fan |HPR Fan | *HPR HPR Fan | *HPR Fan | HPR Fan
Fan Fan
U  HPR U HPR[1MU HPR U HPRI1WU HPR|WU HPR
HSK 2U HPR|HSK HSK U HPR|HSK HSK HSK
HSK HSK
280 W HPR Fan | YOK *HPR HPR Fan |HPR Fan | *HPR HPR Fan | *HPR Fan | HPR Fan
64C/32C Fan Fan
U  HPR U HPR[1MU HPR U HPRIMWU HPR|WU HPR
HSK 2U HPR|HSK HSK U HPR|HSK HSK HSK
HSK HSK
Cift Geniglikli FPGA Hayir Hayir Desteklen | Hayir Evet Hayir Evet Hayir Evet
mez

7

NOT: 280 W iglemci iceren sistemin dizgin sogutuldugundan emin olmak igin, doldurulmamig bellek soketlerine bellek modull dolgusu

takilmalidir.

NOT: *12 x 3,5 in¢ surlcu (Arka 2 x 3,5 ing sirtculer SAS)/24 x 2,5 ing slrict/12 x 2,5 in¢ strcdler igin SAS + 12 x 2,5 ing surlculer
NVMe yapilandirmasi, 30°'ye kadar 280 W CPU C ortam sicakhgini destekler.
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Tablo 20. T4 ve A2 GPU Karti icin termal kisitlama matrisi

Siiriicii Yapilandirma tiirii | 8 x 3,5 in¢ siiriicii | 12 x 3,5 in¢ 12 x 3,5 in¢ 24x2,5in¢ 12 x2,5in¢ 24x2,5in¢c
siirticii siiriicl siirtcii slirlicii SAS + | siiriicii NVMe
12x2,5inc
sliriicii NVMe
Arka Yapilandirma 2LP+2FH 2LP+2FH Arka 2 x 3,5 2LP+2FH 2LP+2FH 2LP+2FH
ing strtict SAS
Ortam sicaklig 30°C'ye kadar 30°C'ye kadar | 30°C'ye kadar | 30°C'ye kadar | 30°C'ye kadar | 30°C'ye kadar
Yuva 2 HPR Fan Yok Yok HPR Fan HPR Fan HPR Fan
1U HPR HSK 1U HPR HSK 1U HPR HSK 1U HPR HSK
Yuva 3 HPR Fan Yok Yok HPR Fan HPR Fan HPR Fan
1U HPR HSK 1U HPR HSK 1U HPR HSK 1U HPR HSK
Yuva 4 HPR Fan Yok Yok HPR Fan HPR Fan HPR Fan
1U HPR HSK 1U HPR HSK 1U HPR HSK 1U HPR HSK
Yuva 5 HPR Fan Yok Yok HPR Fan HPR Fan HPR Fan
1U HPR HSK 1U HPR HSK 1U HPR HSK 1U HPR HSK
Yuva 2/ HPR Fan Yok Yok HPR Fan HPR Fan HPR Fan
Yuva 3
1U HPR HSK 1U HPR HSK 1U HPR HSK 1U HPR HSK
Yuva 4/ HPR Fan Yok Yok HPR Fan HPR Fan HPR Fan
Yuva 5
1U HPR HSK 1U HPR HSK 1U HPR HSK 1U HPR HSK
Yuva 2/ HPR Fan Yok Yok HPR Fan HPR Fan HPR Fan
Yuva 3
Yuva 4/ 1U HPR HSK 1U HPR HSK 1U HPR HSK 1U HPR HSK
Yuva 5

NOT: Tabloda, R7515 PClex4 arka ug yapilandirmasinin belirli PCle yuvalarindaki T4 ve A2'ye gore ortam kisitlamasi gosterilmektedir.
R79515 arka surlcu x2 + PCle x2, T4 ve A2'yi desteklemez ve bu tabloda dikkate alinmamistir.

Tablo 21. MI210, A16 ve V100S GPU Kartlari icin termal kisitlama matrisi

Siiriicii Yapilandirma 8 x 3,5 in¢ siiriici 12 x 3,5 inc 12 x 3,5 inc 24 x2,5in¢ 12x2,5inc 24x2,5in¢
tiird siiriici siirlicii siirticii siiriicli SAS + | siiriicii NVMe
12x2,5inc
siiriicii NVMe
Arka Yapilandirma 2LP+2FH 2LP+2FH Arka 2 x 3,5 in¢ | 2LP+2FH 2LP+2FH 2LP+2FH
sUrtict SAS
Ortam sicaklig 30°C'ye kadar 30°C'ye kadar | 30°C'ye kadar | 30°C'ye kadar | 30°C'ye kadar | 30°C'ye kadar
Yuva 2 Yok Yok Yok Yok Yok Yok
Yuva 3 Yok Yok Yok HPR Fan Yok Yok
U HPR HSK
Yuva 4 Yok Yok Yok Yok Yok Yok
Yuva 5 Yok Yok Yok Yok Yok Yok

®| NOT: 8 x 3,5 in¢ strtcu kasasl AUX gu¢ kablosunu desteklemez ve bu nedenle A16 ve V100S GPU kartlarini da desteklemez.

14 Teknik 6zellikler




Tablo 22. islemci destek matrisi

TDP (W) Fan tipi Fan tipi (8 x | HSK Tipi (8 x HSK Tipi (12 | HSK Tipi (12 x | ASHRAE A3 | ASHRAE A4
3,5inc/24x |3,5in¢c/24 x x 3,5 inc) 3,5inc + Arka | destegi destegi
2,5inc) 2,5/12x 2,5 in¢c 2x3,5in¢)

SAS +12x 2,5
inc NVMe/24 x
2,5 inc NVMe)

280 HPR Fan HPR Fan 1U HPR YOK 2U HPR Hayir Hayir

240 HPR Fan HPR Fan 1U HPR 1U HPR 2U HPR Hayir Hayir

225 HPR Fan HPR Fan 1U HPR 1U HPR 2U HPR Hayir Hayir

200 HPR Fan STD Fani 1U HPR 1U HPR 2U HPR Hayir Hayir

180 HPR Fan STD Fani 1U HPR 1U HPR 2U HPR Hayir Hayir

155 HPR Fan STD Fani 1U HPR 1U HPR 2U HPR Evet Hayir

120 HPR Fan STD Fani 1U HPR U HPR 2U HPR Evet Evet

NOT: T4 GPU, A16 GPU, V100S GPU, NVMe ve Cift genislikte FPGA destedi icin HPR fan gereklidir.
NOT: Suricu takma/Nvidia T4/Cift Geniglikte FPGA ile NVMe yapilandirmasi
NOT: 8 x 3,5in¢/24 x 2,5 ing (NVMe'siz) harig diger tUm yapilandirmalarda yalnizca ylksek performansli fan tipi bulunur.

NOT: 12 x 3,5 ing, 280 W iglemciyi desteklemez.

NOT: 12 x 3,5 ing sUrtict yapilandirmasinda Evans HDD (RJT6H, 7KT9W, PY7WD, CNXPV, WGXDC, V308G, 3JTD3, 39XRY) i¢in
DIMM dolgu eki destegi gerekir.

© © 00O

Diger termal kisitlamalar

QSFP28 iceren Mellanox CX5, arka surtict olmayan yapilandirmada yuva 4 ve yuva 5 ile sinirlandinimistir. Dell onayli olmayan kablolar
desteklenmez.

QSFP56 iceren Mellanox CX6 (Mellanox MFS1S00), arka striict olmayan yapilandirmada yuva 4 ve yuva 5 ile sinirlandiriimistir. Dell
onayli olmayan kablolar desteklenmez.

Solarflare XtremeScale X2522-25G adaptéri arka strtict olmayan yapilandirmada yuva 4 ve yuva 5 ile sinirlandiriimistir.

Intel 750 GB PCle SSD Adaptért (P4800) arka surtict olmayan yapilandirmada yuva 4 ve yuva 5 ile sinirlandirimistir.

12 x 3,5 in¢ sUrculd yapilandirmada 128 G LRDIMM veya Uzerinde 25 G LOM yUkseltici desteklenmez.

DIMM dolgu eki 12 x 3,5 in¢ ve 12 x 3,5 in¢ + 2 x 3,5 ing (arka) depolama yapilandirmasi igin gereklidir.

Partikul ve gaz kirliligi teknik 6zellikleri

Asadidaki tabloda herhangi bir BT ekipmani hasarindan ve/veya partikll ve gaz kirlenmesinden kaynaklanan arizalardan kaginimasina
yardimcl olan sinirlamalar tanimlanmaktadir. Partikll veya gaz kirliligi seviyeleri belirtilen sinirlamalari asarsa ve ekipmanin hasar gérmesine
veya arizalanmasina neden olursa, ¢evre kosullarini dizeltmeniz gerekebilir. Cevresel kosullarin iyilestirilmesi musterinin sorumlulugundadir.

Tablo 23. Partikiil kirliligi teknik degerleri

Partikiil kontaminasyonu Ozellikler

Hava filtreleme %95 Ust guvenlik siniryla ISO 14644-1 uyarinca ISO Sinif 8 ile

tanimlanan veri merkezi hava filtrasyonu.

@ NOT: Bu kosul yalnizca veri merkezi ortamlari igin gegerlidir.
Hava filtreleme gereksinimleri, veri merkezi disinda kullanim icin
tasarlanmis BT ekipmani, ofis veya fabrika gibi ortamlar igin
gecerli degildir.
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Tablo 23. Partikiil kirliligi teknik degerleri (devami)

Partikiil kontaminasyonu

Ozellikler

NOT: Veri merkezine giren havanin MERV11 veya MERV13
filtrelemesi olmalidir.

®

NOT: Hava filtreleme oda havasi ANSI/ASHRAE Standardi 127
uyarinca MERVS filtresi ile filtrelenerek de yapilabilir

®

iletken toz Havada iletken toz, ¢inko teller veya diger iletken parcaciklar
bulunmamalidir.

@ NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan
ortamlar igin gegerlidir.

@ NOT: Yaygin iletkende biriken toz kaynaklar arasinda tretim
sUregleri ve kabarik yer ddsemelerinin altindaki kaplamanin
¢inko ipliksileri sayilabilir

Asindirici toz Havada agindirict toz bulunmamalidir.

Havadaki toz kalintisinin havadaki nem ile eriyebilme noktasi
%60 bagdil nemden az olmalidir.

@ NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan
ortamlar igin gegerlidir.

Tablo 24. Gaz kirliligi teknik degerleri

Gagz icerikli kirlenme

Ozellikler

Bakir Parga Asinma Orani

<ANSI/ISA71.04-2013 ile tanimlanan bigimde Sinif G1 basina ayda
300 A

GUmus Parga Asinma Orani

ANSI/ISA71.04-2013 tarafindan tanimlandigi sekilde <200 A/ay.

®| NOT: Maksimum asindirici kirletici dizeyleri <%50 bagil nemde 6lgUlimustar.
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